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MODECOM 
MINI TREND AIR

OBUDOWA
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✓ Zatoki: 1 x 5,25'‘ ODD zewnętrzne, 1 x 3,5'' HDD 

wewnętrzne, 2 x 2,5'' HDD wewnętrzne.

✓ Możliwość zamontowania napędu CD/DVD.

✓ Miejsce na dodatkowe wentylatory: przód ( 1 x 

80/120 mm), tylna (1 x 80 mm), bok (1 x 120mm).

✓ Do domu i biura.

✓ Praktyczna konstrukcja, sprawdzi się w 

komputerze do nauki i pracy.

✓ Fabrycznie zamontowany wentylator 80 mm.

✓ 1 port USB 3.0 i 2 porty USB 2.0.

✓ Dobra organizacja wnętrza obudowy.

✓ Niewielki rozmiar – format Mini.
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OBUDOWA DO 
DOMOWEGO KOMPUTERA
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DO BIURA
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OPTYMALNE ROZWIĄZANIE DO NAUKI I PRACY

WENTYLATOR

80 milimetrowy 
wentylator
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MODECOM MINI TREND AIR

DOBRA ORGANIZACJA 
WNĘTRZA
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PANEL GÓRNY
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GOTOWA DO 
ROZBUDOWY

MODECOM MINI TREND AIR
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MODECOM MINI TREND AIR

NIEWIELKI ROZMIAR
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MODECOM MINI TREND AIR

DO PRACY LUB NAUKI
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MODECOM MINI TREND AIR

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA



MINI TOWER Niewielki rozmiar obudowy to więcej miejsca przy stanowisku nauki lub pracy.

DO NAUKI LUB 

PRACY
Optymalne rozwiązania do nauki i pracy.

WENTYLATOR Wbudowany, 80 milimetrowy wentylator.

PRAKTYCZNOŚĆ Wygodny i praktyczny dostęp do panelu górnego.

01.

02.

03.

04.

5 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO JĄ MIEĆ

GOTOWA DO 

ROZBUDOWY
05.

Możliwość zamontowania dodatkowych wentylatorów we własnym zakresie pozwala zbudować

komputer nie tylko do nauki i pracy, ale również do multimedialnej zabawy.
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MODECOM 
MINI TREND AIR

SPECYFIKACJA MODECOM TREND AIR MINI

Rodzaj obudowy Mini tower

Przeznaczenie Do domu/ do biura

Wymiary obudowy: 375*170*360 mm (L*W*H)

Format płyty głównej Micro ATX / ITX

Złącza na panelu przednim/ górnym:

• USB 3.0 1

• USB 2.0 2

• HD AUDIO TAK

• Wejście na mikrofon TAK

• Wejście na słuchawki TAK

Miejsca montażowe:

• zewnętrzne 5,25'' 1

• wewnętrzne HDD 3,5'' 1

• wewnętrzne SSD 2,5'' 2

Maksymalna liczba 
wentylatorów

3

Liczba zainstalowanych wentylatorów:

• tył 1 x 80 mm

Kontroler obrotów 
wentylatora(ów)

NIE

Miejsca na karty 
rozszerzeń

4
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MODECOM 
MINI TREND AIR

SPECYFIKACJA MODECOM TREND AIR MINI

Miejsce montażu 
zasilacza

góra obudowy

Tunel na zasilacz
NIE

Wysokość chłodzenia 
procesora

147 mm

Maksymalna długość 
karty graficznej

315 mm

Informacje dodatkowe:

• możliwość montażu 
wodnego systemu 
chłodzenia 

TAK 
(w zależności od producenta chłodzenia i 
rozmiaru chłodzenia)

• panel boczny z oknem NIE

• filtr pod zasilaczem NIE

• filtr na panelu 
górnym

NIE

• filtr na panelu 
przednim

NIE

• grubość stali 
0,4 mm

• waga netto 2,72 kg
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Dane 
logistyczne


